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69 Verfahren zum Aetzen und Priparieren von Offsetdruckplatten.

67 Offsetdruckplatten auf Nickel-Kunststoffbasis, die

nach einem stromlosen katalytischen Reduktionsab-
scheidungsverfahren hergestellt worden sind, verlangen,
nachdem sie photobeschichtet, belichtet und entwickelt
worden sind, nach speziellen Atzlosungen und -verfahren.
Die Offsetdruckplatten werden mit einer wissrigen Atz-
16sung geitzt, die ein gegeniiber dem Schichtsystem der
zu behandelnden Offsetdruckplatte inertes Salz oder or-
ganisches Losungsmittel, ferner ein Netzmittel und ein
Flankenschutzzusatz enthilt. An den Atzvorgang anschlies-
send wird die Kunststoffschicht oleophilisiert und die
Metallschicht hydrophilisiert.
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PATENTANSPRUCHE seits selbstoleophil sein und das Druckelement soll in diesem

1. Verfahren zum Atzen mittels einer Eisen-11I-und/oder  Fall keiner weiteren Behandlung bediirfen.
Kupfer-1I-Ionen enthaltenden Atzldsung und Préparieren Beim Atzen von Offsetdruckplatten, die nach dem strom-
von Offsetdruckplatten auf Nickel-Kunststoffbasis, dadurch  losen katalytischen Reduktionsabscheidungsverfahren her-
gekennzeichnet, dass man die Offsetdruckplatte mit einer s gestellt, photobeschichtet, belichtet und entwickelt wurden,
wassrngen Atzldsung dtzt, die zusitzlich zeigte sich, dass die in der DE-OS 1571 903 angegebene(n)

a) ein gegeniiber dem Schichtsystem der zu behandelnden Atzlosung(en) folgende Nachteile besitzen:
Offsetdruckplatte inertes Salz oder ein mit Wasser misch- Die Atzlosungen wirken bei hoher Atzmittelkonzentration
bares oder nicht mischbares organisches, gegeniiber dem (FeCls, CuCl2) zu agressiv (zu kurze Atzzelten) Setzt man die
Schichtsystem der zu behandelnden Offsetdruckplatte inertes 10 Atzmittelkonzentration so herab, dass die Atzzeiten genii-
Losungsmittel, gend lang sind, so reicht die Atzkapazitit der Losung nicht

b) ein Netzmittel und aus, um die Nickelschicht nach dem Tamponverfahren zu

¢) einen Flankenschutz-Zusatz, der mit den Produkten der  #tzen.
Atzreaktion zu unléslichen Salzen oder Komplexen reagiert, Die Nickelschicht wird infolge schlechter Benetzung
enthilt und an den Atzvorgang anschliessend die Kunststoff- 1s ungleichmassig angegriffen.
schicht mit einer aliphatischen oder aromatischen Séure, An den durch die Photoschicht geschiitzten Punkten
einem Sdurechlorid oder -anhydrid oleophilisiert und die erfolgt wihrend des Atzens mit FeCls-Losungen oder FeCls/
Nickelschicht mit Losungen eines Komplexbildners fiir Nik-  CuCl:-Lsungen eine Unterétzung. Diese Unteritzung hat
kelionen, der gegeniiber der Solvatsphire des Nickelkom- zum Teil feinere Druckpunkte als beabsichtigt oder gar das
plexes nur hydrophile Gruppen aufweist, hydrophilisiert. 20 totale Fortétzen feiner Nickelpunkte zur Folge.

2. Verfahren gemdss Patentanspruch 1, dadurch gekenn- Schwirzt man eine nach dem stromlosen, katalytischen

zeichnet, dass die Oleophilisierung des Kunststoffes und die Reduktionsabscheidungsverfahren vernickelte Polyester-
Hydrophilisierung der Nickelschicht mit der gleichen Lésung ~ Folie, die photomechanisch gedtzt worden ist, direkt mit

in einem Arbeitsgang ausgefiihrt wird. Druckfarbe ein, ohne sie vorher irgendwie zu behandeln, so
3. Verfahren gemdss Patentanspriichen 1 und 2, dadurch 25 stellt man fest, dass sowohl die Nickelschicht als auch die

gekennzeichnet, dass man als Offsetdruckplatte auf Nickel- Polyesterschicht Farbe annehmen, wobei die Farbannahme

Kunststoffbasis eine Nickel-Polyester-Offsetdruckplatte ver-  der Polyester-Schicht noch verbesserungsfihig ist. In der

wendet. Druckmaschine zeigt die Polyesterschicht eine nicht ausrei-
4. Verfahren nach Patentanspriichen 1 bis 3, dadurch chende Farbannahme.

gekennzeichnet, dass man als gegeniiber dem Schichtsystem 30 Es wurde nun gefunden, dass sich die bekannten Nachteile

der zu behandelnden Offsetdruckplatte inertes Salz die was- vermeiden lassen, wenn man die Offsetdruckplatte mit einer

serldslichen Chloride, Sulfate, Borate und Fluoroborate von  wissrigen Atzlosung dtzt, die zusétzlich

Metallen der Gruppe Ia und ITa und der Ionen NHs*, Zn>*

und AI*+ oder als ein mit Wasser mischbares oder nicht a) ein gegeniiber dem Schichtsystem der zu behandelnden
mischbares organisches, gegeniiber dem Schichtsystem der zu 35 Offsetdruckplatte inertes Salz oder ein mit Wasser misch-
behandelnden Offsetdruckplatte inertes Losungsmittel, einen  bares oder nicht mischbares, organisches, gegeniiber dem
ein- oder mehrwertigen Alkohol, ein Keton, einen Aldehyd, Schichtsystem der zu behandelnden Offsetdruckplatte inertes

Ester oder einen substituierten oder unsubstituierten Aro- Losungsmittel,
maten verwendet. b) ein Netzmittel und.

5. Verfahren gemiss Patentanspriichen 1 bis4, dadurch 4 ¢) einen Flankenschutz-Zusatz, der mit den Produkten der
gekennzeichnet, dass man als Netzmittel ein Alkylsulfat, Atzreaktion zu unléslichen Salzen oder Komplexen reagiert,
Alkylarylsulfonat, eine Seife oder ein Alkylammoniumsalz enthilt und an den Atzvorgang anschliessend die Kunststoff-
verwendet. schicht mit einer aliphatischen oder aromatischen Siure,

6. Verfahren gemdss Patentanspriichen 1 bis 5, dadurch einem Saurechlorid oder - anhydrld oleophilisiert und die
gekennzeichnet, dass man als Flankenschutz-Zusatz bei einer 45 Nickelschicht mit Losungen eines Komplexbildners fiir Nik-
FeCl: enthaltenden Atze das Dinatriumsalz des Dimethyl- kelionen, der gegeniiber der Solvatsphire des Nickelkom-
glyoxims oder K:[Fe(CN)s] verwendet. plexes nur hydrophile Gruppen aufweist, hydrophilisiert. Die

7. Verfahren gemiss Patentanspriichen 1 bis 6, dadurch Oleophilisierung des Kunststoffes und die Hydrophilisierung

gekennzeichnet, dass man die Kunststoffschicht mit konzen-  der Nickelschicht kann mit der gleichen Losung in einem
trierter Essigsdure oder Laurinsdure, Laurinsdurechlorid, s0 Arbeitsgang ausgefiihrt werden.
Phenylacetyichlorid, Benzoesdureanhydrid in Dimethylfor-

mamid olephilisiert. Nach dem Verfahren der Erfindung gelingt es, dass man

8. Verfahren geméss Patentanspriichen 1 bis 7, dadurch eine Atzldsung herstellen kann, die fiir das Tampon-Atzver-
gekennzeichnet, dass man die Nickelschicht mit Zitronen- fahren einerseits eine geniigend hohe Konzentration an
sdure, Ascorbinsdure, Ki[Fe(CN)q], K«{[Fe(CN)s] oder mit ss Eisen- oder Kupfersalzen besitzt, so dass die Atzkapazitit der
OH’ aus alkalischen Loésungen mit pH-Werten von 9 und Losung zum Atzen einer 1 bis 2 um dicken Nickelschicht aus-
héher als hydrophilisierenden Komplexbildner behandelt. reicht, andererseits die Atzdauer in weiten Grenzen frei ein-

stellbar ist. Dies wird erreicht, indem man einer wissrigen

Losung mit einer fiir die beabsichtigte Atzleistung geniigend
60 hohen Fe3+-und/oder Cu2*-Ionenkonzentration zur Herab-

setzung der Atzgeschwindigkeit ein inertes Salz oder organi-

Esistaus der DE-OS 1 571 903 bekannt, mehrschichtige sches Losungsmittel in ausreichender Konzentration beifiigt.
Offsetdruckplatten, die aus einem Trédger und mindestens Die Fe3*- oder Cu?*-Ionenkonzentration betrigt in der Regel
einer darauf befindlichen Metallschicht besteht (vorzugs- 5-10-2bis 2 Mol/1. Durch die Konzentration der beigefiigten
weise Nickelschicht), mit Eisenchlorid und Kupferchlorid s Stoffe ist die Atzzeit fiir Nickelschichten bestimmter Dicke
mit einem geringen Zusatz an Siure zu dtzen. Die Metall- einstellbar. Verwendet man als Zusatz organische Losungs-
schicht kann bis auf den Tréger, z.B. eine Kunststoffunter- mittel, die nicht mit Wasser mischbar sind, so sind mit Hilfe

lage, durchgeiitzt werden. Die Kunststoffunterlage soll ihrer-  von Emulgatoren Atz-Emulsionen herstellbar, die sich eben-



falls fiir das Atzen mittels Tampon eignen.

Als Emuigatoren werden zweckmdssig die gleichen Sub-
stanzen verwendet, die nachfolgend als Netzmittel aufgefiihrt
sind.

Als Salze kénnen z.B. die wasserloslichen Chloride, Sul-
fate, Borate und Fluoroborate von Metallionen der Gruppe
Iaund Ila und der Ionen NHa*, Zn+ und Al** und als orga-
nische Losungsmittel ein- und mehrwertige Alkohole,
Ketone, Aldehyde, Ester, substituierte und unsubstituierte
Aromate eingesetzt werden.

Beispiele fiir geeignete weitere Salze sind Natriumsulfat,
Kaliumborat, Calciumchlorid, Zinkchlorid, Magnesium-
sulfat usw. Zweckmissig werden je nach der gewiinschten
Atzgeschwindigkeit Konzentrationen von 10 g/1 bis zur
maximalen Loslichkeit des verwendeten Salzes der Atzldsung
zugefiigt. Beispiele fiir organische Losungsmittel sind
Athanol, Glyzerin, Toluol, Essigester, Terpentin, Dekalin,
Cyclohexan, Isopropanol usw.

Esist jedoch bei der Auswahl der Losungsmittel darauf zu
achten, dass sie die Photoschicht nicht anldsen.

Die Benetzung der zu fitzenden Nickelschicht mit der Atz-
16sung wird durch Zusitze von Netzmitteln, Alkoholen oder
Pyridin zur Atzldsung betrichtlich erhdht. Als Netzmitel
werden zweckmissig Alkylsulfate, Alkylarylsulfonate, Seifen
und Alkylammoniumsalze angewendet. Die Netzmitel
werden zweckmdssig in Konzentrationen von 0,1 bis 1 g/1
Atzldsung angewendet.

Bei Atzlosung auf Basis FeCls wurde gefunden, dass die
Unteritzung der Druckpunkte durch Zusatz von geeigneten
Chemikalien wesentlich vermindert werden kann. Als ge-
eignet werden solche Chemikalien angesehen, die mit den
Produkten der Atzreaktion zu unter den Atzbedingungen
unldslichen Salzen, Komplexen etc. weiterreagieren konnen.

Als Flankenschutz-Zusatz fiir Atzldsungen auf Basis FeCls
werden zweckmissig das Dinatriumsalz des Dimethylgly-
oxims oder Ki[Fe(CN)s] angewendet. Die Mengenverhalt-
nisse konnen bei 1 bis 50 g/1 Atzlésung liegen.

Nach dem Entfernen der Photoschicht wird durch eine
Behandlung des durch das Atzen freigelegten Polyesters mit
einer geeigneten aliphatischen oder aromatischen Séure,
einem Saurechlorid oder -anhydrid die Oleophilitét der Poly-
esterschicht so gesteigert, dass ein einwandfreies Drucken
gewihrleistet ist.

Zweckmissig behandelt man die Kunststoffschicht mit
konzentrierter Essigsdure, Laurinsiure, Laurinsdurechlorid,
Phenylacetylchlorid, Benzoeséureanhydrid in einem
Losungsmittel wie z.B. DMF, so dass zumindest eine teil-
weise Veresterung der wihrend der Vorbehandlung vor der
Nickelbeschichtung verseiften Polyesteroberfliche bewirkt
wird. Schwirzt man die so behandelte Druckplatte mit
Druckfarbe ein, so zeigen die Polyesterstellen eine gute Farb-
annahme; ebenso erfolgt gute Farbannahme der Polyester-
stellen in der Druckmaschine. Die Behandlung kann durch
Tauchen oder Tamponieren erfolgen.
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Die fiir den Druckvorgang hinreichende Hydrophilitit der
Nickelschicht wird ebenfalls durch eine einfache Behandlung
derselben mit Losungen bestimmter Substanzen erreicht.

Die Nickelschicht wird mit Losungen vom Komplex-

5 bildner fiir Nickelionen hydrophilisiert. Als hydrophilisie-
rende Komplexbildner fiir Nickelionen kommen nur solche
in Frage, deren Ni-Komplex gegeniiber der Solvatsphére nur
hydrophilisierende Gruppen aufweisen. Als in dem Sinn
hydrophilisierende Komplexbildner erweisen sich z.B. Zitro-

10 nensiure, Ascorbinsiure, Ka[Fe(CN)e], KqFe(CN)s], aber
auch OH- aus alkalischen Losungen mit pH-Werten von 9
und hoher.

Durch Kombination sowohl des fiir Polyester oleophilisie-
renden Chemikals als des fiir Nickel hydrophilisierenden

1s Chemikals in einer Lésung ist es moglich, die beiden Behand-
lungsstufen in einem Schritt zusammenzufassen.

Die Priparation der Polyester- und Nickelschicht hat
unmittelbar im Anschluss an das Entfernen der Photoschicht
von der Druckplatte zu erfolgen und wird, wie bei der Pripa-

20 ration anderer Offsetdruckplatten, durch das Aufbringen
einer handelsiiblichen wasserloslichen Colloid-Schutzschicht
abgeschlossen.

Kurz vor Druckbeginn wird die konservierende Colloid-
Schutzschicht wieder abgewaschen.

25 Falls die Konservierung mit Schutzcolloid aus irgend-
einem Grunde unterbleibt oder ungeniigend ausgefiihrt
wurde, was sich beim Druck als « Tonen» der wasserfiih-
renden Ni-Schicht auswirkt, kann die Behandlung des Poly-
esters und/oder des Nickels vor Druckbeginn oder wihrend

30 des Druckmaschinen-Stillstandes erfolgen.

Beispiel

Eine nach dem stromlosen, katalytischen Reduktionsab-

scheidungsverfahren mit einer 2 pm dicken Nickelschicht

35 versehenen Polyesterfolie wurde mit einem Diazo-Photolack
beschichtet, unter einem 60er Raster belichtet und die Photo-
schicht wurde entwickelt. Der Versuch wurde bei Raumtem-
peratur (22°C) durchgefiihrt.

Die priparierte Folie wurde in einer Losung von 100 g/1

40 CuCl2.2H20, 100 g/1 FeCl2- 6H20 und 200 g/1 ZnSo4- 7H20
in deionisiertem Wasser im Tauchverfahren geiitzt. Die Atz-
zeiten betrugen 5 bis 5,5 Minuten.

Man setzte der Losung 0,1 g/1 4-Chlor-3,5-dinitrobenzol-
sulfonsiure-natriumsalz als Netzmittel zu, um eine wesent-

45 liche Verbesserung der Benetzung der Plattenoberfliache zu
erzielen.

Auf die von der Photoschicht befreite Nickel-Polyester-
Offsetdruckplatte wurde sofort nach dem Entschichten eine
Losung von 5% Laurinsdure und 5% Zitronensiure in DMF

so wihrend 1 Minute auftamponiert. Anschliessend wurde die
Platte gut mit Wasser gewaschen. Sowohl beim Einschwirzen
der Platte als auch in der Druckmaschine stellte man eine
gute Farb- und Wassertrennung auf der Plattenoberfliche
fest.
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